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投资者关系活动记录表
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投资者关系活动

类别

√特定对象调研 □分析师会议

□媒体采访 □业绩说明会

□新闻发布会 □路演活动

□现场参观

□其他

活动参与单位

中金公司、华泰资产、东吴基金、巨子私募、财通基金、中

信证券、兴业证券、财通证券、国盛证券、西部证券、开源

证券、中大君悦、文博启胜投资、金圆股权、西藏腾云、正

圆投资、常春藤资产、国泰海通资产、佳琪资产、安诚数盈。

上市公司接待人

员姓名

董事、总经理：王立平

董事、副总经理、财务总监：张宏伟

证券事务代表：朱峻瑶

时间 2025年 10月 24日

地点 会议室

交流内容及具体

问答记录

一、情况介绍

2025 年第三季度，公司业绩保持了一个非常不错的增

长，单季度实现营业收入 10,488.67 万元，较去年同期大幅

提升超过 2.6倍以上，实现净利润 3,372.53万元，较去年同

期成功扭亏为盈后增幅高达 565.20%。2025年前三季度已实

现营业收入 30,609.58万元，净利润 9,035.86万元。

报告期内公司业绩持续增长主要源于下游市场需求持

续向好，增速稳步提升，为业务发展奠定市场基础；公司在

手项目与订单数量充足推进效率高，且多个核心业务板块重

点项目已进入常态化批量交付阶段，有效拉动营收增长；同



时产品价格体系保持平稳，规模效应进一步优化成本结构，

带动毛利率提升。上述因素共同作用，推动公司持续实现营

收与利润同步增长。

目前各领域项目订单呈现积极释放态势，生产计划已加

紧安排。公司经营团队保持坚定发展信心，已制定详尽的全

年经营计划，一是在核心业务板块持续发力，推动星载、机

载、地面及低轨卫星通信领域订单按计划放量，二是积极拓

展新兴应用市场，持续丰富业务结构、拓展产品应用领域。

二、问答环节

1、报告期内，公司主要项目的进展如何？

答：公司 T/R芯片产品应用领域主要分为两个板块，一

是传统相控阵雷达天线领域，其中包含以遥感为主的星载、

机载、地面等应用领域。星载一直以来是公司的优势领域，

随着行业需求的提升，公司在手项目及订单充足，2025年部

分规模量级遥感项目已经陆续进入常态化批量交付阶段，项

目的需求周期较长；机载领域营收规模还在持续扩容，且该

领域新的需求订单及合同持续下达，整体保持了可持续的增

长态势；地面领域公司一直在不断积累的项目资源，将随下

游需求计划逐步进入批产阶段。另一个版块，在低轨卫星通

信领域公司保持领先优势，与产业下游用户合作关系紧密，

按计划进行备货及生产安排，并持续进行卫星通信 T/R芯片

解决方案的迭代研制，从下游计划来看，节奏已经在加快。

随着下游需求逐步回暖并加速释放，公司将继续高效交

付与稳定供应，在巩固核心业务优势的基础上，主动拓展新

兴应用市场，扩大产品在多领域的覆盖范围与市场份额，为

长期增长奠定基础。

2、公司目前被实施风险警示，如何能撤销退市风险警

示？



答：根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，

若公司 2025 年年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经

常性损益后的净利润三者孰低为正值，或者，扣除后的营业

收入高于 3亿元，公司可以向交易所申请对股票交易撤销退

市风险警示。

2025年前三季度，公司已实现营业收入 30,609.58万元，

实现净利润9,035.86万元。公司作为国内少数能够提供完整、

先进相控阵 T/R芯片解决方案及宇航级芯片研发、测试及生

产的企业，持续深化与重点客户合作，不断开拓新市场、新

客户，积极采取一系列应对措施加快推进业务发展。公司已

完成产能规划，加速研发、提升生产效率，将全力扩大经营

规模提高盈利能力，给广大投资者一个满意的答卷。

3、公司毛利率水平较高，对毛利率的走势有怎样的展

望？

答：公司主营产品 T/R芯片为相控阵系统的重要组成部

分，具有集成度高、结构复杂、性能参数指标严苛等特征，

因此价值量及毛利水平较高。同时，公司通过进一步提高研

发效率，降低研发成本进行降本增效；在生产端，公司持续

优化工艺流程，自动化测试能力的提高以及规模效应带来的

成本优化同时带动了毛利率的提升；另一方面，随着需求计

划的快速恢复，产品价格体系保持平稳，公司前三季度毛利

率为 69.72%，综合毛利率稳定，盈利能力较高。基于在手

项目备产与订单情况，公司有信心毛利率能保持合理的水

平。

4、请介绍一下公司市场定位及行业竞争格局？

答：相控阵雷达领域需求在不断增长、应用渗透率持续

提升。T/R芯片作为相控阵无线收发系统的核心元器件，应

用领域广泛，该行业的技术经验壁垒与资质门槛较高，目前



国内相控阵 T/R 芯片研发和量产的单位主要为科研院所以

及少数具备三、四级配套能力的民营企业。

公司凭借多年技术积累和丰富的产品应用经验，掌握低

功耗、高效率、低成本、高集成度 T/R芯片的核心技术，产

品达宇航级质量标准并通过认证，已应用于国家多个重大装

备型号，是国内从事 T/R芯片研制的主要企业之一。

5、公司在低轨卫星领域具备优势，请介绍一下进展以

及行业规划？

答：公司在该领域具备先发优势，领先推出了完整解决

方案，研制的 T/R 芯片在关键性能上也具备一定的领先优

势。公司与下游核心用户合作紧密，近几年持续按计划交付

相关产品，并已为下一代低轨通信卫星及地面配套设备研制

了多款新产品，目前已根据客户需求备货将按计划进行批量

交付。

卫星互联网正成为大国太空竞争与数字基建的核心赛

道。2025年政策端持续发力，各运营商悉数拿到卫星移动通

信业务许可，为产业提速奠定制度基础。随着卫星的密集批

量发射和组网应用，该领域将成为公司营收新的增长点。

6、公司有没有布局一些新兴产业方向？

答：公司通过前瞻性技术布局与产品研发，正围绕相控

阵相关业务拓展：一方面深化星载、机载、地面等传统相控

阵雷达领域的优势，不断的拓展新的型号项目及行业内客户

合作；另一方面积极切入低空经济、新质生产力等多场景，

持续构建应用矩阵。当前传统装备技术难以突破低空“低慢

小”目标的雷达探测盲区，而相控阵天线系统凭借高精度探

测与多目标跟踪优势，未来在民生多场景中应用潜力巨大，

公司已积极与下游相关优势企业及主力院所开展相关合作。

关于本次活动是 无
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